GA-965P-DS3P

Ptyta gtéwna dla procesordw:

Intel® Core™ 2 Extreme quad-core / Core™ 2 Quad /
Intel® Core™ 2 Extreme dual-core / Core™ 2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme Edition /

Intel® Pentium® D / Pentium® 4 LGA775

Podrecznik uzytkownika
Wersja 3301

* Symbol WEEE na produkcie oznacza, ze produktu nie mozna wyrzuca¢ z innymi $mieciami domowymi i ze nalezy go
E przekaza¢ do wydzielonego miejsca gromadzenia odpaddw elektrycznych i elektronicznych w celu ich dalszego
przetwarzania!!
* Symbol WEEE jest stosowany wytgcznie w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej.
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Rozdziat 1 Instalacja sprzetu

1-1 Przed instalacja

Przygotowanie komputera

Ptyta gtéwna zawiera wiele delikatnych obwoddw elektronicznych i komponentow, ktére moga zosta¢

uszkodzone w wyniku wytadowania elektrostatycznego (ESD). Dlatego, przed instalacjg nalezy

wykonaé podane ponizej czynnosci:

1. Wytgczy¢ komputer i odigczyé jego przewdd zasilajacy.

2. W czasie instalacji ptyty gtownej nalezy unika¢ dotykania wszelkich metalowych przewoddw lub
ztaczy.

3. Podczas instalacji komponentow elektronicznych (procesor, RAM) warto zastosowaé opaske
uziemiajaca chronigca przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

4. Przed instalacjg komponentow elektronicznych nalezy je potozy¢ na macie antystatycznej lub
umiesci¢ w specjalnym pojemniku antystatycznym.

5. Przed odtaczeniem ztgcza zasilania od ptyty gtéwnej sprawdzi¢, czy wytaczony jest zasilacz.

Uwagi dotyczace instalaciji

1. Przedinstalacjg nie nalezy usuwaé naklejek obecnych na ptycie gtéwnej. Naklejki te sg wymagane
do weryfikacji gwarancji.

2. Przedinstalacjg plyty gtownej lub innego sprzetu nalezy zapoznaé sie z informacjami dostepnymi
w dotgczonym podreczniku.

3. Przed uzyciem produktu, prosze sprawdzi¢ czy sg podtgczone wszystkie kable i ztacza zasilania.

4. Aby zapobiec uszkodzeniu ptyty gtéwnej nie nalezy dopuszczac do kontaktu Srub z obwodami
ptyty gtéwnej lub jej komponentami.

5. Nalezy upewnic sig, Ze nie pozostawiono $rub na ptycie gtéwnej lub w obudowie komputera.

6. Nie nalezy ustawia¢ komputera na nieréwnej powierzchni.

7. Wigczenie zasilania komputera podczas procesu instalacji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
komponentéw komputera i by¢ niebezpieczne dla uzytkownika.

8. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z instalacjg sprzgtu lub po wystapieniu
problemu zwigzanego z uzywaniem produktu nalezy skontaktowac sie z certyfikowanym technikiem
komputerowym lub dostawca sprzetu.

Czego nie obejmuje gwarancja

1. Uszkodzen mechanicznych powstatych z winy uzytkownika, czy spowodowanych przez kleske
Zywiotowg lub wypadek.

Uszkodzen spowodowanych nie zastosowaniem sie do zalecen z podrecznika uzytkownika.
Uszkodzen spowodowanych nieprawidtowg instalacja.

Uszkodzen spowodowanych uzywaniem komponentéw bez certyfikatu.

Uszkodzen spowodowanych przekroczeniem dozwolonych parametrow.

Produktdw, ktére nie sg oficjalnymi produktami Gigabyte.

2

-3 - Instalacja sprzetu




1-2 Specyfikacja

Procesor + LGA775 dla Intel® Core™ 2 Extreme quad-core / Core™ 2 Extreme dual-core
[Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Procesor Pentium® Extreme Edition /
Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D
+  Wielko$¢ pamieci cache L2 rozni sig w zalezno$ci od procesora
Magistrala ¢ Obstuga 13332 1/1066/800/533 MHz FSB (Front Side Bus)
Chipset + Mostek pdtnocny: Chipset Intel® P965 Express

Mostek potudniowy: Intel® ICH8R

Karta sieciowa

Whbudowany uktad Marvell 8056 (10/100/1000 Mbit)

Karta dzwigkowa

Wbudowany uktad Realtek ALC888
Obstuga High Definition Audio

llo$¢ kanatéw audio 2 /4 /6 /8
Obstuga wej$cia/wyjscia S/PDIF
Wejscie CD

IEEE 1394

Wbudowany uktad Texas Instruments TSB43AB23
3 porty IEEE 1394a

Przechowywanie
danych

Mostek potudniowy ICH8R

- 1 ztacze FDD obstugiwane przez kontroler We/Wy, umozliwiajace
podtaczenie 1 urzadzenia FDD

- 6 zlacz SATA 3Gb/s (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAI4,
SATAII5), umozliwiajacych podtaczenie 6 urzadzen SATA 3Gb/s

- Obstuga RAID: stripping (RAID 0), mirroring (RAID 1), striping + mirror-
ing (RAID 0+1), RAID 5 oraz RAID 10 dla dyskéw Serial ATA 3Gb/s

Kontroler GIGABYTE SATA2
1 zlacze IDE z obstugg Ultra DMA-33, z obstugg ATA-66/100/133,
umozliwiajace podtaczenie 2 urzadzen IDE
2 ztacza SATA 3Gb/s (GSATAIIO, GSATAII), umozliwiajace podigczenie
2 urzadzen SATA 3Gb/s
Obstuga RAID: striping (RAID 0), mirroring (RAID 1) i JBOD dla dyskow
Serial ATA 3Gb/s

Obstugiwany
system operacyjny

Microsoft Windows 2000/XP

Pamig¢

4 ztacza pamieci DDRII DIMM (obstuga do 8 GB pamigci)
Obstuga dwukanatowej niebuforowanej pamieci DDRII 800/667/533 (Vvaga 2)
Zasilanie DDRII DIMM 1,8V

Ztacza * 1 zlacze PCI Express x16 (ztagcze PCIE_16_1)
rozszerzen + 1 zlacze PCI Express x4 (ztacze PCIE_16_2)
+ 3 ztacza PCI Express x1 (wpotdzielg magistrale PCle ze ztgczem
PCIE_16_2) (Vwasa3)
¢ 2 gniazda PCI
Ptyta gtéwna GA-965P-DS3P -4 -




Ztacza wewnetrzne

1 24-pinowe ztacze zasilania ATX

1 8-pinowe ztgcze zasilania ATX 12V

1 4-pinowe ztacze zasilania PCle 12V

1 ztacze napedu dyskietek elastycznych

1 ztacze IDE

8 zlacz SATA 3Gb/s

ztacze wentylatora procesora

ztacze wentylatora systemowego

ztacze wentylatora zasilacza

ztacze panelu przedniego

ztacze panelu przedniego audio

ztacze wejscia CD

3 zlacza USB 2.0/1.1 na dodatkowe 6 portdw podtgczanych kablami
2 zlacza |IEEE 1394a na dodatkowe 2 porty podiaczane kablami
1 zlacze wejscia S/PDIF

1 ztgcze zasilania LED

_ a a A

N

Tylny panel We/Wy

1 port klawiatury PS/2

1 port myszy PS/2

1 port réwnolegty

1 port wyjscia S/PDIF (koncentryczny)

1 port wyjscia S/PDIF (optyczny)

1 port szeregowy (COM)

4 porty USB 2.0/1.1

1 port |[EEE 1394a

1 port RJ-45

6 gniazd audio (Wejscie liniowe/Wyjscie liniowe/Wejscie mikrofonu/Wyjscie
gtosnika surround (tylne wyjscie gtosnika) /wyjscie na gtosnik centralny/
subwoofer/wyjscie na gtosnik boczny)

Kontroler We/Wy

Ukfad 1T8718

Monitoring
sprzetowy

Monitorowanie napiecia zasilajacego

Monitorowanie temperatury procesora/systemu

Monitorowanie predkos$ci obrotowej wentylatora procesora/systemu/
zasilacza

Ostrzezenie o temperaturze procesora

Ostrzezenie o awarii wentylatora procesora/systemu/zasilania
Inteligentne sterowanie predko$cig wentylatora procesora

BIOS

2 8 Mbitowe uktady pamigci flash ROM
Licencjonowany AWARD BIOS

Obstuga technologii GIGABYTE DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
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Dodatkowe funkcje ¢ Obstuga @BIOS
+ Obstuga Download Center (Centrum pobierania)
¢ Obstuga Q-Flash
¢ Obstuga EasyTune (Uvasa 4
+ Obstuga Xpress Install
+ Obstuga Xpress Recovery2
+ Obstuga Xpress BIOS Rescue

Pakiet + Norton Internet Security (wersja OEM)
oprogramowania
Podkrecanie ¢ Zmiana napigcia z poziomu BIOS (CPU/ DDRII/ PCI-E/ (G)MCH/ FSB)

- Zmiana napiecia procesora :
Mozliwo$¢ regulacji napiecia procesora co 0,025V (Uvaga %)
- Zmiana napigcia DIMM:
Mozliwo$¢ regulacji napiecia DIMM co 0,025V (zakres regulacji od
0,025V do 0,775V)
- Zmiana napiecia PCI-E:
Mozliwo$¢ regulacji napigcia PCle co 0,05V (zakres regulacji od 0,05V
do 0,35VY)
- Zmiana napigcia (G)MCH:
Mozliwo$¢ regulacji napigcia (G)MCH (mostek pdtnocny) co 0,05V
(zakres regulacji od 0,05V do 0,75V)
- Zmiana napiecia Magistrali FSB :
Mozliwos$¢ regulacji napigcia FSB co 0,05V (zakres regulacji od 0,05V
do 0,35V)
* Zmiana czgstotliwosci z poziomu BIOS (CPU/ DDR I/ PCI-E)
- Czestotliwos¢ PCI Express x16:
Mozliwo$¢ regulacji co 1 MHz w zakresie 90 MHz do 150 MHz
- Regulowane czestotliwo$ci FSB/ DDRII
Wymiary * ATX; 30,5cm x 24,4cm

(Uwaga 1) Dotyczy wytacznie instalacji ptyty gtéwnej GA-965P-DS3P (wer. 3.3) z procesorem
1333 MHz FSB. Po zainstalowaniu procesora 1333 MHz FSB, system ustawi
automatycznie w BIOS obstuge 1333 MHz FSB poprzez przetaktowanie. W takiej
konfiguracji, rzeczywista czestotliwo$¢ pamieci operacyjnej bedzie wynosita 667 MHz
lub 833 MHz, w zaleznosci od zainstalowanej pamigci.

(Uwaga 2) Aby z ptytg gtéwna mozna byto uzywaé modutéw pamieci DDR Il 800/667 nalezy
zainstalowa¢ procesor na magistrali 1333/1066/800 MHz FSB.

(Uwaga 3) W czasie wykorzystywania ztagcza PCIE_16_2 trzy ztagcza PCl Express x1 bedg
niedostepne.

(Uwaga 4) Funkcje programu EasyTune moga by¢ rézne w zalezno$ci od ptyty gtdwne;.

(Uwaga 5) Zakres regulacji zalezy od zainstalowanego modelu procesora.
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1-3 Instalacja procesora i wentylatora procesora

Przed instalacjg procesora nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg nastgpujace warunki:

1. Upewnij sie czy ptyta gtéwna obstuguje instalowany procesor.

Instalacja procesora w gniezdzie plyty gtéwnej mozliwa jest tylko w jednym potoZeniu.
Procesor powinien zosta¢ zainstalowany w gniezdzie bez uzycia sity.

3. Pomiedzy procesorem a wentylatorem procesora nalezy natozy¢ réwng warstwe
pasty termoprzewodzace;.

4. Przed uruchomieniem systemu upewnij sie, ze zainstalowany zostat wentylator
procesora, w przeciwnym przypadku moze nastapi¢ przegrzanie i trwate uszkodzenie
procesora.

5. Ustaw czestotliwo$¢ magistrali procesora zgodnie z jego specyfikacja. Nie zaleca sig
ustawiania czestotliwosci magistrali systemowej powyzej wartosci wynikajacych ze
specyfikacji, poniewaz moze to prowadzi¢ do niestabilnej pracy systemu lub wrecz
jego awarii. Ustawiajac czestotliwo$¢ powyzej jej wartosci nominalnej nalezy zwréci¢
szczegoing uwage na specyfikacje innych podzespotéw komputera takich jak procesor,
karta graficzna, pamie¢, dysk twardy itd.

Ostrzezenie

PR

Uw};—// Wymagania dotyczace funkcjonalnosci HT:
Wiaczenie technologii Hyper-Threading dla systemu komputerowego wymaga obecnosci
wszystkich ponizszych komponentéw:
- Procesor: Intel® Pentium 4 z technologig HT
- Chipset: Intel® z obstuga technologii HT
- BIOS: z obstugg i z wigczong technologig HT
- System operacyjny: zoptymalizowany pod katem technologii HT

1-3-1 Instalacja procesora

Rys. 1
Delikatnie unie$ do

Rys. 2
Usun plastikowg

Metalowa

NJzwignia _ gory metalowg pokrywe z gniazda
dzwignie na procesora.
gniezdzie procesora
Rys. 3 j Rys. 4

‘ y Odszukaj maty, zioty f§
tréjkat na brzegu
= procesora. Wyréwnaj

% trojkat z nasieciem §
| ztacza  procesora.

Po prawidtowym

r whozeniu procesora
nalezy opuscic¢

e metalowg blaszke a
nastepnie zamkna¢
dzwignie.

Delikatnie wtéz procesor do gniazda. (Trzymajac
pewnie procesor pomiedzy kciukiem a placem
wskazujgcym, ostroznie wstaw go do gniazda
prostym ruchem do dotu. Nalezy unika¢ obracania
lub wyginania poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie procesora podczas instalacji)
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1-3-2  Instalacja wentylatora procesora

Goérna cze$¢ kolka zefiskiego

;
SO | sk

[
Rys.1 Rys.2
Natéz réwng warstwe pasty termoprzewodzacej  Obrd¢ kotek w kierunku wskazywanym przez
na powierzchnie zainstalowanego procesora. strzatki, aby odtgczy¢ zaczepy wentylatora.

Obrécenie kotka w przeciwng strone powoduje
jego zamknigcie.

Przed instalacjg sprawdz, czy kierunek strzatki
na kotku meskim nie jest skierowany do wewnatrz.
(Ta instrukcja dotyczy wytacznie wentylatordw
typu box sprzedawanych w komplecie z
procesorem).

Rys. 3 Rys. 4

Umie$¢ wentylator procesora na procesorze,  Upewnij si¢, ze kotki meski i Zenski sg prawidtowo
upewnij sie, ze kotki sg skierowane do  potgczone. (szczegoétowe informacje na temat
odpowiednich otworédw na ptycie gtéwnej. instalacji zwarte sq w instrukcji dotaczonej do
Docisénij kotki po przekatne;. wentylatora).

QN

Rys. 5 Rys. 6_ Lo
Po instalacji sprawdz druga strong piyty giéwnej.  Na koniec, podiacz przewdd zasilania V\./enty’latorg
Jesli po whozeniu kotek wyglada jak na tym  do ziacza wentylatora procesora na plycie giownej.

zdjeciu, instalacja jest zakonczona.

> Wentylator moze przylgna¢ do procesora na skutek stwardnienia pasty termicznej. Aby temu
" \— zapobiec, zaleca sie zastosowanie do odprowadzenia ciepta tasmy termicznej zamiast
Wi

o pasty lub zachowanie duzej ostrozno$ci podczas odtgczania wentylatora.
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1-4 Instalacja pamieci

Przed instalacja modutéw pamigci nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg nastepujace warunki:
& 1. Sprawdz, czy pamie¢ jest obstugiwana przez plyte gtéwng. Zaleca sie stosowanie
Ostrzezenie pamieci o podobnej wielko$ci, specyfikacjach i marce.

2. Aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu, przed instalacjg lub oditgczeniem modutéw pamieci
nalezy sprawdzi¢, czy wytaczone jest zasilanie komputera.

3. Konstrukcja modutéw pamigci umozliwia ich bardzo tatwe wktadanie. Modut pamieci
mozna zainstalowa¢ tylko w jednym kierunku. Jesli nie mozna wiozyé modutu nalezy
go obrdcic.

Plyta gtéwna obstuguje moduty pamieci DDRII, dzigki czemu BIOS automatycznie wykrywa wielko$¢
i specyfikacje pamieci. Konstrukcja modutéw pamigci umozliwia ich wiozenie wytacznie w jednym
kierunku. Wielko$¢ pamieci w kazdym z gniazd moze by¢ inna.

Naciecie

DDRII

Rys. 1

Ztacze DIMM ma naciecie, ktére umozliwia wiozenie modutu
pamigci DIMM tylko w jednym kierunku. Wt6z modut pamieci
DIMM pionowo do ztacza DIMM. Nastepnie docisnij modut
do dotu.

Rys. 2

Zamknij plastikowe zatrzaski na obu koricach ztacza DIMM
w celu zablokowania modutu DIMM.

(W celu zdemontowania modutu DIMM nalezy odwrdci¢
kolejnos¢ czynnosci instalacyjnych).
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Konfiguracja pamieci Dual Channel (pamie¢ dwukanatowa)
GA-965P-DS3P obstuguje technologie Dual Channel. Wykorzystanie
S technologii Dual Channel, podwaja przepustowo$¢ magistrali pamieci.

\DDR GA-965P-DS3P posiada 4 zlacza DIMM -

» Kanat 0: DDRII1, DDRII2

» Kanat 1: DDRII3, DDRII4

Aby korzysta¢ z technologii Dual Channel nalezy pamieta¢ o nastepujacych kwestiach dotyczacych
ograniczenia specyfikacji chipsetu Intel.

1. Tryb Dual Channel (Dwukanatowy) nie zostanie wiaczony, jesli zainstalowany jest tylko
jeden modut pamieci DDRII.

2. Aby wiaczy¢ tryb Dual Channel (Dwukanatowy) z dwoma lub czterema modutami pamigci
(zaleca sie uzycie modutéw pamieci identycznej marki, rozmiaru, chipéw i szybkosci)
nalezy je zainstalowa¢ w gniazdach DIMM tego samego koloru.

Przedstawiona ponizej tabela zawiera mozliwe konfiguracje pamieci umozliwiajace aktywacje trybu
Dual Channel:
(DS: Double Side (Pamie¢ dwustronna), SS: Single Side (Pamie¢ jednostronna), "--": pusty slot)

DDRIN DDRII2 DDRII3 DDRII4
2 moduty pamigci DS/SS -- DS/SS -

-- DS/SS -- DS/SS
4 moduty pamigci DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS

(Uwaga) Po zainstalowaniu modutéw pamieci o réznej wielko$ci i zbudowanych z réznych
uktadéw, podczas testu POST zostanie wyswietlony komunikat z informacja o
konfigurowaniu pamieci do dziatania w trybie pamieci Flex.

Technologia Intel® Flex Memory Technology zapewnia tatwiejszg rozbudowe systemu
poprzez umozliwienie stosowania réznych wielkosci pamieci oferujac przy tym mozliwo$¢
uzywania trybu Dual Channel (dwukanatowego).
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1-5 Instalacja kart rozszerzen

Aby zainstalowa¢ kartg rozszerzen nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci.

1. Odtacz system od zasilania. Przed instalacjg karty rozszerzen w komputerze przeczytaj instrukcje
instalacji karty.

2. Zdejmij pokrywe obudowy komputera, odkre¢ Sruby i wyjmij zaslepke ztacza. Aby zabezpieczy¢

komputer przed uszkodzeniem na skutek wytadowan elektrostatycznych przed przystgpieniem

do instalacji warto uziemi¢ si¢ np. opaska uziemiajaca.

Umiesci¢ karte w odpowiednim ztaczu a nastepnie delikatnie jg docisnij.

Upewnij sie, ze metalowe styki na karcie sg catkowicie osadzone w gniezdzie.

Przykre¢ $rubg wspornik karty do obudowy.

Zatéz ponownie pokrywe obudowy komputera.

Wiacz zasilanie komputera, a jesli jest to niezbedne, skonfiguruj wymagane ustawienia karty

rozszerzenia w BIOSie ptyty gtéwne;j.

8. Zainstaluj w systemie operacyjnym odpowiedni sterownik.

Przykfad: Instalacja karty VGA PCI Express x16:

~N o o B W

Instalacja karty VGA:

Przytéz karte VGA do ztacza PCI Express
. x16, delikatnie docisnij karte w dét.

Upewnij sie, ze karta VGA jest zablokowana
przez maty wysuwany biaty rygiel.

Aby odtaczy¢ karte VGA od gniazda PCIE_16_1:
g Aby odinstalowa¢ karte VGA wyjmij biaty przesuwany rygiel z konca
> zlacza PCIE_16.

Mozna takze nacisng¢ zatrzask po obu stronach przesuwanego
rygla, zgodnie z ilustracjq po lewe;j.

Aby odtgczy¢ karte VGA od ztacza PCIE_16_2:
Aby odinstalowa¢ karte VGA ze ztagcza PCIE_16_2, nacisnij zatrzask jak
na ilustracji po lewej w celu zwolnienia karty.

| Na plycie gtdwnej znajduje sie zlacze zasilania PCIE_12V, ktére zapewnia
i dodatkowe zasilanie do wbudowanego gniazda PCIl Express x16. Przy
instalacji dwéch kart graficznych, nalezy podigczy¢ do tego ztgacza kabel
| zasilajacy od zasilacza.
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1-6 Opis tylnego panela I/O (We/Wy)

[b)
0
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1l O[JO =| |== || Op Ox

® Ziacze klawiatury i myszy PS/2
W celu instalaciji klawiatury i myszy PS/2, podtacz mysz do gdérnego portu (zielonego), a klawiature
do dolnego portu (purpurowego).

© Port rownolegly
Port réwnolegty umozliwia podtaczenie drukarki, skanera i innych urzadzen peryferyjnych.

© Wyjscie SPDIF koncentryczne
Koncentryczny port wyjscia SPDIF umozliwia przekazywanie dzwieku do zewnetrznych gto$nikéw
w standardzie cyfrowym lub skompresowanych danych AC3 do zewnetrznego dekodera Dolby
Digital poprzez kabel koncentryczny.

® Wyjscie SPDIF optyczne
Koncentryczny port wyjscia SPDIF umozliwia przekazywanie dzwigku do zewnetrznych
gto$nikéw w standardzie cyfrowym lub skompresowanych danych AC3 do zewnetrznego
dekodera Dolby Digital poprzez kabel optyczny.

© COM (Port szeregowy)
Umozliwia podtgczenie myszki lub innych urzadzen do ztacza szeregowego.

© PortIEEE 1394a
Standard interfejsu szeregowego opracowany przez Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers (Instytut Inzynieréw Elektrykow i Elektronikéw), ktéry charakteryzuje sie wysoka szybko$cig
transmisji danych, duzg przepustowos$cig oraz mozliwoscig podtaczania urzadzen bez koniecznosci
ich wytgczania (hot plug).

® Ziacze USB
Przed podigczeniem urzadzen do ztacz USB nalezy sprawdzié, czy urzadzenia, takie jak klawiatura
USB, mysz, skaner, naped zip, gtosniki...itd. sq wyposazone w standardowy interfejs USB.
Nalezy réwniez upewni¢ sig, ze system operacyjny obstuguje kontroler USB. Jesli system
operacyjny nie obstuguje kontrolera USB nalezy skontaktowaé sie ze sprzedawca systemu
operacyjnego w celu uzyskania odpowiednich sterownikéw lub aktualizacji. Blizsze informacje
na temat obstugi portéw USB mozna uzyska¢ u sprzedawcy systemu operacyjnego lub sprzetu.

® Ziacze sieciowe (LAN)
Ztacze karty sieciowej Gigabit Ethernet, oferujace mozliwo$¢ transmisji danych z szybkoscig 10/
100/1000Mbps.

@ Wyijscie na gtosnik centralny/subwoofer
Domysine ztacze wyjscia audio na gtosnik centralny/subwoofer.

©® Wyjscie na gtosniki surround (tylne)
Domysine ztacze wyjscia audio na gtosniki surround (tylne).

® Wyjscie na gtosniki boczne
Domysine ztgcze wyjscia audio na gto$niki boczne.

o Wejscie liniowe
Domyslne ztacze wejscia liniowego audio. Do ztacza wejScia liniowego mozna podigczy¢ takie
urzadzenia jak CD-ROM, walkman, itd.
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@ Wyjscie liniowe (tylko wyjscie na gltosniki przednie)
Domysine gniazdo wyjscia liniowego (wyjécie na gtosniki przednie). Do gniazda wyjscia liniowego
mozna podtaczy¢ glosniki stereo, stuchawki lub przednie gtosniki surround (wyjcie na gtosniki
przednie).

@ Wejscie mikrofonu (MIC)
Domysine gniazdo wejécia mikrofonu. Mikrofon musi by¢ poditaczony do gniazda wejscia mikrofonu
(MIC).

S Oprdcz domysinych ustawien ztgcz audio @ ~® ,zlgcza te mozna przekonfigurowaé
\\”_“/ poprzez oprogramowanie audio.
Uwaga™ Jedynie mikrofon MUSI by¢ podtaczany do domysinego ztacza wejcia mikrofonu (@).

1-7 Opis ztaczy

1)  ATX_12vV_2X 12) PWR_LED

2)  ATX (Ztacze zasilania) 13)  BATTERY

3) PCIE_12V 14) F_AUDIO

4) CPU_FAN 15)  F_PANEL

5) SYS_FAN 16) CD_IN

6) PWR_FAN 17)  SPDIF_IN

7)  NB_FAN 18) F_USB1/F_USB2/ F_USB3
8) FDD 19)  F1.1394 | F2_1394

9) IDE 200 ClI

10) SATAIO/1/2/3/41]5 21) CLR_CMOS

11)  GSATAIIO0 / GSATAII1
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1/2) ATX_12V_2X | ATX (Ztacze zasilania)

Poprzez to ztacze, zasilacz dostarcza energie do wszystkich komponentéw na ptycie gtdwnej.
Przed podtaczeniem ztacza nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie komponenty i urzadzenia sg
prawidtowo zainstalowane. W celu potaczenia zasilacza z ptytq przyt6z ztacze zasilacza do
zlacza zasilania plyty gtéwnej a nastepnie mocno je docisnij. Ztacze zasilania ATX 12V (2x4-
piny) zapewnia zasilanie procesora. Jesli ztacze zasilania ATX 12V (2x4) nie jest podtaczone,
system nie uruchomi sie. Aby zainstalowa¢ zasilacz ze ztaczem zasilania ATX 12V (2x2-piny)
nalezy podtaczy¢ ztacze zasilania ATX 12V do pinéw 3, 4, 7, 8 zlgcza ATX_12V_2X plyty
gtéwnej, zgodnie z definicjg pindw.

Wazne Uzycie zasilacza ze zlaczem zasilania ATX 12V (2x4-piny) jest zalecane przez producenta
procesora, gdy uzywane sg procesory serii Intel® Pentium® Extreme Edition (130W lub wieksze).
Ostrzezenie! Moc zasilacza musi odpowiada¢ wymaganiom energetycznym stawianym przez sys-
tem. Zaleca sie uzycie zasilacza, ktéry sprosta wysokiemu zapotrzebowaniu na energie (400W lub
wiekszych). Jesli zasilacz nie jest w stanie dostarczy¢é wymaganej energii, moze to prowadzi¢ do
niestabilnej pracy systemu lub uniemozliwi¢ jego uruchomienie. Je$li uzywany jest zasilacz ze
ztgczem zasilania 24-pinowym ATX lub 2x4 pinowym ATX 12V, przed podtaczeniem przewodu
zasilajacego nalezy zdjaé matg pokrywe na ziaczu zasilania ptyty gtéwnej; w przeciwnym razie, nie
nalezy jej zdejmowac.

Nr pinu Definicja
8 T -1l 4 1 GND
Dj) 2 GND
1 AD) 3 GND
s [ ¢ | oo
5 +2V
ATX_12V_2X
6 +2V
7 +2V
8 +12V
a 0 oo =0mm
2 Nrpinu | Definicja Nrpinu | Definicja
2 \[e]Ce])2 1 33V 13 ]33V
ab 2 33V 14| v
- 3 GND 15 | GND
[C 4 +5V 16 | PS_ON (miekkie whwyl)
[=](=] 5 | G\D 17 | GND
GE i 6 | v 18 | GND
GE AES 19 | GND
EG 8 Wiadciwe zasilanie 20 BV
[C 9 5V SB (oczekiwanie +5V)| 21 +5V
(= 10 | H2v 2 |45y
G- 1 +12V (tylko 24-pinowyATX) | 23 | +5V (tylko 24-pinowy ATX)
o alkE 12| 33V(tylko24-pinowyATX) 24 | GND (tylko 24-pinowy ATX)
9

3
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3) PCIE_12V (Ztacze zasilania)
To zlacze zasilania zapewnia dodatkowe zasilanie dla ztagcza PCI Express x16. Przy instalacji
dwéch kart graficznych, nalezy podigczy¢ do tego ztacza kabel zasilajgcy od zasilacza, w
przeciwnym razie system moze pracowac niestabilnie.

1 Nr pinu Definicja
1 NC
O 2 GND
O 3 GND
i O 4 +2V
i
O

4/5/6) CPU_FAN /| SYS_FAN / PWR_FAN (Ztacza zasilania wentylatorow)

Ztacza zasilania wentylatoréw dostarczajg napigcie +12V poprzez 3-pinowe lub 4-pinowe ziacza
(CPU_FAN/SYS_FAN). Konstrukcja ztacz zapewnia zapewnia ich tatwe potaczenie bez mozliwosci
pomytki. Wiekszo$¢ wentylatoréw ma zréznicowane kolory przewodow zasilajacych. Czerwony
przewdd zasilajacy oznacza biegun dodatni i wymaga napigcia zasilania +12V. Przewod czarny
to przewdd uziemienia (GND).

Nalezy pamieta¢, aby podtaczy¢ kabel wentylatora procesora/systemu/zasilacza do ztacza
CPU_FAN/SYS_FAN/PWR_FAN, aby zapobiec uszkodzeniu procesora lub zawieszenia systemu
w wyniku przegrzania.

CPU_FAN/ SYS_FAN :

- Nrpinu | Definicja
2 +12V / Kontrola szybkosci

CPU_FAN -

3 Wykrywanie

4

Kontrola szybkosci
o

PWR_FAN :
SYS_FAN - m——
Nr pinu Definicja
1 GND
@ 2 | vy
1 3 Wykrywanie
PWR_FAN
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7) NB_FAN (Ztacze wentylatora chipu)
Po zainstalowaniu w nieprawidtowym kierunku, wentylator chipu nie bedzie dziatat. Czasami
moze to spowodowa¢ uszkodzenie wentylatora chipu. (Czarny kabel to zwykle GND [Uziemienie])

[]
R
Nr pinu Definicja

—cy 1 +2V

] ] : e
]
1P
O
o
d

8) FDD (Ztacze napedu dyskietek elastycznych)
Ztacze FDD stuzy do podtaczenia tasmy napedu dyskietek elastycznych FDD.
Typy obstugiwanych napedéw FDD: 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oraz 2,88 MB. Przed
podtaczeniem tasmy FDD nalezy zwréci¢ uwage na potozenie wyciecia w ztgczu FDD utatwiajace
podigczenie.

34 33
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9) IDE (Ztacze IDE)

Urzadzenia IDE sg podigczane do komputera poprzez ztgcze IDE. Do jednego zlacza IDE mozna
podiaczy¢ jedng tadme IDE. Pojedynczg tasmg IDE mozna podtgczyé do dwoch urzadzen IDE

(dysk twardy lub naped optyczny).

Aby podtaczy¢ dwa urzadzenia IDE nalezy przestawi¢ zworke na jednym urzadzeniu IDE do
pozycji Master (Nadrzedny), a w drugim do pozycji Slave (Podlegty) (informacje dotyczace ustawien
znajdujg sie w instrukcjach do urzadzen IDE). Przed podtaczeniem tasmy IDE nalezy zwréci¢

uwage na potozenie wyciecia w ztaczu IDE.

0 DODODODODODODODDODOODODOODOODGD

39

40

10) SATAIIO/1/2/3/4]/5 (ztacza SATA 3Gbl/s, obstugiwane przez ICH8R)
SATA 3Gb/s umozliwia transfer danych z szybkos$cig do 300 MB/s. Aby zapewni¢ wiasciwe
dziatanie, sprawdz ustawienie BIOS dotyczace SATA 3Gb/s i zainstaluj odpowiedni sterownik.

[—— | SATAIl4

——"1 | SATAII5

SATAIIO

SATAII1

SATAII2

SATAII3

Nrpinu

Definicja

1

GND

TXP

TXN

GND

RXN

RXP

Nola|lsalwlN

GND

~A7 -
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11) GSATAIIO0 / GSATAII1 (ztacza SATA 3Gbl/s, obstugiwane przez GIGABYTE SATA2)
SATA 3Gb/s umozliwia transfer danych z szybkoscig do 300 MB/s. Aby zapewni¢ wtasciwe
dziatanie, sprawdz ustawienie BIOS dotyczace SATA 3Gb/s i zainstaluj odpowiedni sterownik.

Nr pinu Definicja

GSATAII0 1 GND

2 TXP

3 TXN

GSATAII1 2 GND

E 5 RXN
6 RXP

7 GND

12) PWR_LED
Ztacze PWR_LED nalezy potaczy¢ z diodg LED informujaca o wiaczeniu/wytgczeniu systemu.
Dioda mruga po przejsciu systemu do trybu wstrzymania (S1).

Nrpinu Definicja
1 MPD+
eco 2 MPD-
3 MPD-

Ptyta gtowna GA-965P-DS3P -18 -




13) BATTERY

+» Nieprawidtowa instalacja baterii moze spowodowac jej
wybuch.

% Baterig nalezy wymienia¢ na takg sama lub réwnowazna,
zalecang przez producenta.

+%* Zuzyte baterie nalezy usuwac wedtug instrukcji producenta.

Aby usuna¢ zawarto$¢ pamigci CMOS...

1. Wylacz komputer i odtacz przewdd zasilajacy.

2. Delikatnie wyjmij baterig i odtdz ja na bok na okoto jedng minute.
(Mozna takze uzy¢ metalowego przedmiotu do zwarcia przez
pie¢ sekund styku dodatniego i ujemnego uchwytu baterii.)

3. Zainstaluj ponownie baterig.

4. Podtacz przewdd zasilajacy i wiacz komputer.

14) F_AUDIO (Przedni panel audio)
Ztacze to umozliwia podtaczenie przedniego panela audio w standardzie HD (High Definition) lub
AC97. Podczas podtaczania modutu audio panela przedniego, sprawdz uwaznie rozktad pindw.
Nieprawidtowe potaczenie pomiedzy modutem a ztaczem moze spowodowac niepoprawng
prace urzadzenia audio lub nawet jego uszkodzenie.
W celu uzyskania opcjonalnego modutu audio panela przedniego nalezy skontaktowaé sie z
producentem obudowy.

12
(=)
]
9 (=J10
Audio HD: AC'97 Audio:
Nrpinu Definicja Nrpinu | Definicja
1 MIC2_L 1 MIC
2 GND 2 GND
3 MIC2_R 3 MIC Zasilanie
4 -ACZ_DET 4 NC
5 LINE2_R 5 Wyjocie liniowe (R)
6 FSENSE1 6 NC
7 FAUDIO_JD 7 NC
8 No Pin 8 Brak pinu
9 LINE2_L 9 Wyjocie liniowe (L)
10 FSENSE2 10 |NC

?‘\» ~ DomysInie, sterownik audio jest skonfigurowany na obstuge trybu HD audio. W celu podtgczenia
~—
wez— do tego ztacza modutu audio AC97 panela przedniego, sprawdz informacje na 92 stronie
(w podreczniku angielskim) dotyczace ustawien oprogramowania.

-19 - Instalacja sprzetu




15) F_PANEL (Ztacze panelu przedniego)

Umozliwia podtaczenie: diody LED zasilania, gto$nika komputera, przycisku resetu, przycisku

zasilania, itd. zgodnie z przedstawionym ponizej przydziatem pinéw.

Dioda LED komunikatow/
Zasilanie/Dioda LED

uspienia

Zigcze gtosnika

Przefacznik
zasilania

Przetacznik resetowania

Dioda LED aktywnosci
dysku twardego IDE

MSG (LED informaciji)/Zasilanie/LED

Pin 1: LED anoda (+)

uspienia) (Zotty) Pin 2: LED katoda (-)
PW (Przetacznik zasilania) Otwarty: Normalne
(Czerwony) Zamkniety: Wiaczenie/wytaczenie zasilania
SPEAK (Ztacze gtosnika) Pin 1: Zasilanie
(Bursztynowy) Pin2-Pin3:NC
Pin 4: Dane (-)

HD (Dioda LED aktywnosci dysku
twardego IDE) (Niebieski)

Pin 1: LED anoda (+)
Pin 2: LED katoda (-)

RES (Przetacznik resetu)
(Zielony)

Otwarty: Normalne
Zamkniety: Reset sprzetowy systemu

NC ( Purpurowy)

NC
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16) CD_IN (Ztacze CD IN)
Do tego ztagcza mozna podtaczyé wyjscie audio na naped CD-ROM lub DVD-ROM.

1 Nr pinu Definicja
1 CDL
2 GND
3 GND
l 4 CDR

17) SPDIF_IN (Ztacze wejscia S/PDIF)
Do wejscia S/PDIF mozna podtaczyé urzadzenie posiadajace wyjscie cyfrowe. Podtaczajac
kabel S/PDIF nalezy uwazaé na bieguny ztagcza SPDIF_IN. Przy podtgczaniu kabla S/PDIF
nalezy uwaznie sprawdzi¢ rozktad pinéw. Nieprawidtowe potaczenie pomigdzy kablem a ztaczem
uniemozliwi dziatanie urzadzenia lub nawet moze spowodowaé jego uszkodzenie. W celu
uzyskania dodatkowych informacji na temat mozliwo$ci zakupu opcjonalnego kabla S/PDIF
skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

Nr pinu Definicja

T 1 Zasilanie
2 SPDIFI

3 GND
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18) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (Przednie ztacza USB)
Przy podtgczaniu kabla przedniego ztacza USB nalezy uwaznie sprawdzi¢ rozktad pindow.
Nieprawidtowe potaczenie pomiedzy kablem a ztgczem uniemozliwi dziatanie urzadzenia lub
moze spowodowa¢ jego uszkodzenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
mozliwosci zakupu opcjonalnego kabla USB skontaktuj sig z lokalnym dostawca.

Nrpinu | Definicja

Zasilanie (5V)

Zasilanie (5V)

USBDX-
USB Dy-

USB DX+

USB Dy+

GND

GND

Brak pinu

NC

N I!!ll .
= N
w | N

O | N O o &~

o
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F1_1394/F2_1394 (Przednie ztacze IEEE 1394)

Standard interfejsu szeregowego opracowany przez Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers (Instytut Inzynierdw Elektrykdw i Elektronikdw), ktdry charakteryzuje sie wysoka szybkoscig
transmisji danych, duzg przepustowos$cig oraz mozliwoscig podtgczania urzadzen bez koniecznosci
ich wytaczania (hot plug).

Podczas podigczania nalezy uwazaé na bieguny ztacza |IEEE 1394. Przy podtaczaniu kabla
przedniego ztacza IEEE 1394 nalezy uwaznie sprawdzi¢ rozktad pindw. Nieprawidtowe potaczenie
pomiedzy kablem a ztaczem uniemozliwi dziatanie urzadzenia lub nawet moze spowodowaé
jego uszkodzenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mozliwo$ci zakupu
opcjonalnego kabla IEEE 1394, skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

Nrpinu | Definicja
1 TPA+
TPA-
GND
GND
TPB+
TPB-
Zasilanie (12V)
Zasilanie (12V)
Brak pinu
GND

Ol Nl ~lwiN

=
o
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20) CI (Chassis Intrusion - Otworzenie obudowy)

To 2-pinowe ztgcze umozliwia wykrycie przez system zdjecia pokrywy obudowy. Stan funkcji
"Case Opened (Otwarta obudowa)" mozna sprawdzi¢ w BIOSie ptyty gtdwne;.

Nr pinu

Definicja

Sygnat

GND

21) CLR_CMOS (Kasowanie pamieci CMOS)

W celu skasowania CMOS nalezy na krétko zewrze¢ dwa styki. Aby zapobiec nieprawidtowemu

uzyciu ptyta domyslnie nie jest wyposazona w zworke kasowania.

(=) Otwarty: Normalne

()X® Zwarcie: Zerowanie pamigci CMOS

703 -
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